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"METODO DE APLICACIÓN DE CAPAS METALICAS SOBRE ¡L VIDRIO"

... 0O0 ...
Ya se ha descrito la forma de evitar el resquebrajamiento o 

rotura de una hoja de vidrio la cual lleva una rejilla conduc­
tora colocada sobre la misma, tan solo con hacer que la resis­
tencia de las púas o puntas do la mencionada rejilla adyacentes 

5 - al borde inferior de la misma sea mayor que la resistencia de 
las puntas o púas adyacentes al borde.superior de la misma. En 
este caso las puntas o púas de la rejilla eran horizontales y 
la resistencia aumentada fuá lograda mediante la reducción de 
la anchura de las indicadas púas o puntas, desde la parte supe- 

10- rior de la hoja hacia abajo.
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No obstante, esto cambio o variación en la anchur,
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no pue

. de ser usada de modo adecuado si las púas o puntas son de ti­
po vertical, como suele ocurrir en muchos casos.

El presente invento, por tanto, hace referencias al auman- 
5 - tp de resistencia de las púas de tipo vertical por sus extre­

mos inferiores, mediante una disminución o reducción del es­
pesor de las mismas y adyacentes al borde inferior de la placa o 
plancha^ siendo estomconsoguido con el presente invento regu­
lando de manera adecuada la cantidad de metal depositado por 

10 - un conducto Schoop en la formación de las puntas o púas.
En los dibujos que se acompañan, y en los cuales las partes 

correspondientes van indicadas por las respectivas marcas de re- 
fo rene i a,

15 - sobre la forma del presento invento.
La figura 2, es una vista, en elevación, que muestra el ca­

rácter y forma de la rejilla empleada.
A es una plancha o placa do vidrio calentada, sobre la cual 

se depositan unas puntas de rejilla a de aluminio, etc. pro- 
20 - cedentes del conducto Schoop B. Como puede verse en la figura, 

la plancha o placa está colocada en sentido vertical y o l  con­
ducto so mueve desde la parte superior o cabeza al fondo de la 
placa en un plano inclinado a la vertical convergiendo hacia el 
plano do la placa o plancha.

25 - En estas circunstancias, el osposor del metal depositado
y por tanto su conductibilidad aumontar&n a medida que el con­
ducto va estando más próximo a la placa, y por esta razón se 
puede variar a voluntad el efecto calentador de la punta depo­
sitada desdo la parte superior o cabeza hasta al fondo, es de- 

- cir, do parte a parte, totalmente , cuando pasa* a travos de la

La figura 1, representa una vista diagramática que ilustra
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El mismo efecto puede ser producido moviendo el conducto 

en un plano paralelo a la hoja a un promedio de ye loeidad 
inferior en uno do los extremos al del otro extremo#

Es natural que las puntas conductoras já, puedan ir dis­
puestas y nonectadas en circuito en cualquier forma que so 
desee, siempre que éstas sea adecuada al fin perseguido, sien­
do ya conocidas innumerables disposiciones de éste tipo.

Habiendo descrito la naturaleza del presente invento y las 
y las características principales del mismo, lo que se reivin­
dica os lo siguionte:

N O T A

15 -

En resumen la presente patento de invoncién, recaerá so­
bre las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S .

la^- Método de .plicaoión de capas metálicas sobre el vidrio, 
para controlar la resistencia de una rejilla metálica deposi­
tada de punta a punta, variando el espesor de la misma desde 

20 - un extremo a otro.
2&.-Método según, la reivindicación anterior, caracterizado por­
que para controlar el espesor do la rejilla conductora deposita 
desdo un conducto Schoop y moviendo dicho conducto en un plano in­
clinado a la plaoa do la hoja.

25 - %&.- Método según la reivindicación anterior,caracterizado por­
que para controlar el espesor do una rejilla conductora deposi­
tada desde un conducto Schoop, y moviendo el-conducto adyacente 
a la placa a mayor velocidad cuando so encuentra cerca de uno 
que cuando so encuentra cerca del otro opuesto.
4a.- Método según, las reivindicaciones anteriores, caracteriza- 

30 - do por la obtención de una hoja de vidrio depositada sobre
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la cual y procedentes de un conducto Schoop, van unas barras 
de metal conductoras; dichas tienen un espesor mayor por uno 
de los extremos que por el otro.
5a.- "METODO DE APLICACIÓN DM CAPAS METALICAS SOBRE EL VIDRio'L 

Según se describe en la presento memoria, que consta de c^a. 
tro hojas escritas a máquina por una sola cara,y dibujos.
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